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4056PA22101800

メーカー: Laird Technologies

説明: GASKET FAB/FOAM 5.1X457.2MM RECT

ダウンロードセンター: 4056PA22101800.pdf

RFQ

4056PA51G00137

メーカー: Laird Technologies

説明: GK NICU NRSG PU V0 REC

ダウンロードセンター: 4056PA51G00137.pdf

RFQ

4056PA51G00360

メーカー: Laird Technologies

説明: GK NICU NRSG PU V0 REC

ダウンロードセンター: 4056PA51G00360.pdf

RFQ

4056PA51H01800

メーカー: Laird Technologies

説明: GASKET FAB/FOAM 5.1X457.2MM RECT

ダウンロードセンター: 4056PA51H01800.pdf

RFQ

4057

メーカー: Keystone Electronics Corp.

説明: CONN QC TAB 0.205

RFQ

4056PA51H01200

メーカー: Laird Technologies

説明: GK NICU PTAFG PU V0 REC

ダウンロードセンター: 4056PA51H01200.pdf

RFQ

4056PA51G01800

メーカー: Laird Technologies

説明: GASKET FAB/FOAM 5.1X457.2MM RECT

ダウンロードセンター: 4056PA51G01800.pdf

RFQ

40577

メーカー: Agastat Relays / TE Connectivity

説明: CONN SPADE TERM 14-18AWG #6

ダウンロードセンター: 40577.pdf

RFQ

4057

メーカー: Pomona Electronics

説明: BOX ALUMINUM BLUE 1.5"L X 1.13"W

RFQ

4056PA51H00070

メーカー: Laird Technologies

説明: GK NICU PTAFG PU V0 REC

ダウンロードセンター: 4056PA51H00070.pdf

RFQ

4056AB51S02227

メーカー: Laird Technologies

説明: GK SNCU NRS PU V0 REC

ダウンロードセンター: 4056AB51S02227.pdf

RFQ

4056PA51H09600

メーカー: Laird Technologies

説明: GK NICU PTAFG PU V0 REC

ダウンロードセンター: 4056PA51H09600.pdf

RFQ

Laird Technologies 4056PA51H00100 4056PA51H00100ディストリビューター 4056PA51H00100サプライヤー

4056PA51H00100価格 4056PA51H00100写真 4056PA51H00100画像

4056PA51H00100PDFデータシート 4056PA51H00100ダウンロードデータシート 4056PA51H00100データシート

4056PA51H00100ストック 4056PA51H00100を購入する Laird Technologies4056PA51H00100を購入する

Laird Technologies 4056PA51H00100 Laird Technologiesサプライヤー Laird Technologiesディストリビューター

Laird Technologies 4056PA51H00100 Laird Technologies Wireless M2M 4056PA51H00100

画像は参考用です。 
製品の詳細については、仕様を参照してください。

製品詳細

モデル 4056PA51H00100 メーカー Laird Technologies

説明 GK NICU PTAFG PU V0 REC フリーステータス/ RoHS状態 鉛フリー/ RoHS準拠

データシート 1.4056PA51H00100.pdf2.4056PA51H00100.pdf3.4056PA51H00100.pdf

幅 0.201" (5.10mm) タイプ Fabric Over Foam

形状 Rectangle シリーズ -

メッキ - 厚さ - メッキ -

運転温度 - 水分感受性レベル（MSL） 1 (Unlimited)

材料 Polyurethane Foam, Nickel-Copper Taffeta (NI/CU) メーカーの標準リードタイム 3 Weeks

長さ 1.000" (25.40mm) 鉛フリーステータス/ RoHSステータス Lead free / RoHS Compliant

高さ 0.059" (1.50mm) 取り付け方法 Adhesive

関連製品

関連タグ

モデル: 4056PA51H00100 メーカー/ブランド: Laird Technologies

製品説明: GK NICU PTAFG PU V0 REC 配達場所: Hong Kong

RoHのステータス: 鉛フリー/ RoHS準拠 輸送モード: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

データベース:

4056PA51H00100

1.4056PA51H00100.pdf

2.4056PA51H00100.pdf

3.4056PA51H00100.pdf

お問い合わせを送信 >

https://www.micro-semiconductor.jp/products/Laird-Technologies/4056PA51H00100
https://www.micro-semiconductor.jp/
https://www.micro-semiconductor.jp/products/Laird-Technologies/4056PA51H00100
https://www.micro-semiconductor.jp/manufacturers/Laird-Technologies
https://www.micro-semiconductor.jp/datasheet/ee-4548PA51H01800.pdf
https://www.micro-semiconductor.jp/datasheet/8a-4110HA51K01663.pdf
https://www.micro-semiconductor.jp/datasheet/84-4056PA51H01800.pdf
https://www.micro-semiconductor.jp/bom-tool/3711962
https://www.micro-semiconductor.jp/products/Laird-Technologies/4056PA51H00100
https://www.micro-semiconductor.jp/manufacturers/Laird-Technologies
https://www.micro-semiconductor.jp/datasheet/ee-4548PA51H01800.pdf
https://www.micro-semiconductor.jp/datasheet/8a-4110HA51K01663.pdf
https://www.micro-semiconductor.jp/datasheet/84-4056PA51H01800.pdf
https://www.micro-semiconductor.jp/products/Laird-Technologies/4056PA22101800
https://www.micro-semiconductor.jp/products/Laird-Technologies/4056PA22101800
https://www.micro-semiconductor.jp/datasheet/33-4209PA22101800.pdf
https://www.micro-semiconductor.jp/bom-tool/2094986
https://www.micro-semiconductor.jp/products/Laird-Technologies/4056PA51G00137
https://www.micro-semiconductor.jp/products/Laird-Technologies/4056PA51G00137
https://www.micro-semiconductor.jp/datasheet/8a-4110HA51K01663.pdf
https://www.micro-semiconductor.jp/bom-tool/4000034
https://www.micro-semiconductor.jp/products/Laird-Technologies/4056PA51G00360
https://www.micro-semiconductor.jp/products/Laird-Technologies/4056PA51G00360
https://www.micro-semiconductor.jp/datasheet/8a-4110HA51K01663.pdf
https://www.micro-semiconductor.jp/bom-tool/3519942
https://www.micro-semiconductor.jp/products/Laird-Technologies/4056PA51H01800
https://www.micro-semiconductor.jp/products/Laird-Technologies/4056PA51H01800
https://www.micro-semiconductor.jp/datasheet/ee-4548PA51H01800.pdf
https://www.micro-semiconductor.jp/bom-tool/3002438
https://www.micro-semiconductor.jp/products/Keystone-Electronics-Corp/4057
https://www.micro-semiconductor.jp/products/Keystone-Electronics-Corp/4057
https://www.micro-semiconductor.jp/bom-tool/5770084
https://www.micro-semiconductor.jp/products/Laird-Technologies/4056PA51H01200
https://www.micro-semiconductor.jp/products/Laird-Technologies/4056PA51H01200
https://www.micro-semiconductor.jp/datasheet/ee-4548PA51H01800.pdf
https://www.micro-semiconductor.jp/bom-tool/931557
https://www.micro-semiconductor.jp/products/Laird-Technologies/4056PA51G01800
https://www.micro-semiconductor.jp/products/Laird-Technologies/4056PA51G01800
https://www.micro-semiconductor.jp/datasheet/8a-4110HA51K01663.pdf
https://www.micro-semiconductor.jp/bom-tool/2690548
https://www.micro-semiconductor.jp/products/Agastat-Relays-TE-Connectivity/40577
https://www.micro-semiconductor.jp/products/Agastat-Relays-TE-Connectivity/40577
https://www.micro-semiconductor.jp/datasheet/3d-40577.pdf
https://www.micro-semiconductor.jp/bom-tool/320630
https://www.micro-semiconductor.jp/products/Pomona-Electronics/4057
https://www.micro-semiconductor.jp/products/Pomona-Electronics/4057
https://www.micro-semiconductor.jp/bom-tool/5645423
https://www.micro-semiconductor.jp/products/Laird-Technologies/4056PA51H00070
https://www.micro-semiconductor.jp/products/Laird-Technologies/4056PA51H00070
https://www.micro-semiconductor.jp/datasheet/ee-4548PA51H01800.pdf
https://www.micro-semiconductor.jp/bom-tool/1878684
https://www.micro-semiconductor.jp/products/Laird-Technologies/4056AB51S02227
https://www.micro-semiconductor.jp/products/Laird-Technologies/4056AB51S02227
https://www.micro-semiconductor.jp/datasheet/8a-4110HA51K01663.pdf
https://www.micro-semiconductor.jp/bom-tool/2059328
https://www.micro-semiconductor.jp/products/Laird-Technologies/4056PA51H09600
https://www.micro-semiconductor.jp/products/Laird-Technologies/4056PA51H09600
https://www.micro-semiconductor.jp/datasheet/8a-4110HA51K01663.pdf
https://www.micro-semiconductor.jp/bom-tool/5151474
https://www.micro-semiconductor.jp/
mailto:info@Micro-Semiconductors.hk
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